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Sidostamisen kivijalka

kaikkeen sidostamiseen.

Lue lisda:

Ei valokovettamista
Universal Bond Il reagoi
kontaktikovettamalla (BoSE-
teknologia) ilman valo-
kovettamista sadstéen aikaa.

Vakiotydtapa kaikille pinnoille
Vain kolme tydévaihetta: sekoitus,
vienti ja kuivaus minimoi virheet.

Ainutlaatuisen va@rinmuutoksen ansiosta tyo-

. T vaiheet ovat hallinnassa yhdelld vilkaisulla
Hallinnassa yhdella vilkaisulla L Y v —

Varia vaihtavat nesteet varmistavat

kayttajalle yksittaisten vaiheiden
onnistumisen.
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Tokuyama Dentalin Universal Bond Il on todellinen yleis-
sidosaine. Se on helppo kdsitelld ja sillé saadaan aikaan
sama tulos kuin aiemmilla sidosaineilla, mutta véhemmilld
tydvaiheilla.

Estecem Il Plus sementin kanssa kéytettynd sillé saatiin
aikaan esteettisesti hyvd lopputulos.”

Gordon Kautzsch, Leipzig




